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DAFTAR TABEL

Jumlah dan persentase produk reject wafer flat periode periode Maret -April
2022
Ulasan tindakan perbaikan terhadap faktor penyebab wafer terkelupas

DAFTAR GAMBAR

Lokasi PT Javaindo Maju Sejahtera

Eogo perusahaan PT Javaindo Maju Sejahtera
Jenis produk reject wafer flat

%agan kendali U reject produk wafer flat
Eiagram ishikawa PT Javaindo Maju Sejahtera

DAFTAR LAMPIRAN

Struktur organisasi PT Javaindo Maju Sejahtera
Rrosedur kerja pembuatan wafer flat
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